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Obrázek může být reprezentace. 
Podrobnosti o produktu viz specifikace.

Detaily produktu

Part Number 23S09-1HPGGI8 Výrobce IDT (Integrated Device Technology)

Popis IC CLK BUFF ZD HI DRV 16-TSSOP Stav volného vedení / RoHS Bez olova / V souladu RoHS

Datový list 23S09-1HPGGI8.pdf

Napětí - Supply 3 V ~ 3.6 V Typ Zero Delay Buffer

Dodavatel zařízení Package 16-TSSOP Série -

Ratio - Vstup: Výstup 1:9 Obal Tape & Reel (TR)

Paket / krabice 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) PLL Yes with Bypass

Výstup CMOS, LVTTL Ostatní jména IDT23S09-1HPGGI8 
IDT23S09-1HPGGI8-ND

Provozní teplota -40°C ~ 85°C Počet okruhů 1

Typ montáže Surface Mount Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) 1 (Unlimited)

Výrobní standardní doba výroby 12 Weeks Stav volného vedení / RoHS Lead free / RoHS Compliant

Vstup LVTTL Frekvence - Max 133MHz

Dělič / multiplikátor No/No Diferenciál - Vstup: Výstup No/No

Číslo základní části IDT23S09-1  

Související produkty

Související značky

Part Number: 23S09-1HPGGI8 Výrobce / značka: IDT (Integrated Device Technology)

Popis výrobku: IC CLK BUFF ZD HI DRV 16-TSSOP Odeslat z: Hong Kong

Stav RoHs: Bez olova / V souladu RoHS Cesta zásilky: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Datasheety:
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